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京セラ株式会社（以下：京セラ）は、本年 3 月に製品化を発表した法人向け高耐久スマートフォ

ン「DuraForce EX2（デュラフォースイーエックス ツー）」の SIM フリーモデルを、2026 年 9 月

30 日（水）から株式会社 NTT ドコモ／NTT ドコモビジネス株式会社（旧 NTT コミュニケーショ

ンズ株式会社）より販売を開始します※2。 
 

※1 Wi-Fi HaLow(IEEE802.11ah）とは、920MHz 帯の周波数を利用する通信手段のひとつで、新しい種類の Wi-Fi®規格です。スマートフォンとして

は DuraForce EX2 が国内初搭載。（2026 年 5 月京セラ調べ） 
※2 本製品は、その他の販売代理店でも 2026 年 9 月下旬より順次販売開始いたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DuraForce EX2 は、高速・高精度に読み取れるバーコード読み取り機能※3 や、ホットスワップ対

応の交換式バッテリーを搭載し、現場業務の時間短縮と連続稼働を実現。また、スマートフォンと

して初めて※1「Wi-Fi HaLow（IEEE 802.11ah）」に対応しており、携帯電話の電波が届きにくい場

所や通信インフラが制限される現場においても、端末間同士の直接通信が可能です。さらに、米国

国防総省が定める耐久試験「MIL-STD-810H」と京セラ独自の試験※4 をクリアした高い堅牢性を備

え、過酷な環境下でも安心して長くお使いいただけます。 
 

■製品詳細については、下記サイトをご覧ください 
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/toughness/kc-s704/?writer 
 
※3 高速・高精度のバーコード読み取り機能のご利用には端末購入に加え別途ライセンスの購入が必要です。また、実際の読み取りは、使用環境に 

よって異なる場合があります。 
※4 製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではありません。 
◎「DURA FORCE」は京セラ株式会社の登録商標です。 
◎Wi-Fi®、Wi-Fi HaLowTMは、Wi-Fi Alliance®の商標または登録商標です。 
◎その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 
◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。 
◎ディスプレイの表示はすべてイメージです。 
 

京セラ製法人向け高耐久スマホ「DuraForce EX2」 9 月 30 日（水）から販売開始 

高速・高精度なバーコード読み取りで作業を効率化、 

スマホに国内初搭載※1の Wi-Fi HaLowTMで通信範囲を向上 

報道機関からのお問い合わせ     

●京セラ株式会社 広報室：本社：TEL075-604-3514（直）／東京 TEL03-6364-5503 
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